附件1：
昆山市半导体产业领域企业
入库申报办法
根据《昆山市集成电路产业发展规划（2017-2021）》，为精准扶持半导体产业做大做强，制定本入库申报办法。
一、申报范围
在昆山范围内依法注册设立、具有独立法人资格的半导体产业各类企业、研发培训机构。主要包括：
1、研发设计类：包括人工智能、物联网、汽车电子、大数据、通信信息、高端显示模组等符合我市重点发展方向领域的设计企业及相关EDA、IP等服务类企业、平台；
2、制造封测类：包括硅晶圆制造、存储器类产品制造、逻辑IC产品制造、模拟IC产品制造、微处理器制造、MEMS处理器、传感器、分立器件、功率器件等生产制造企业；
具有系统级（SIP）、晶圆级（WLP）、硅通孔（TSV）、三维封装等先进封装测试技术的封测企业；宽禁带半导体新型材料生产制造企业；其他相关企业；
3、装备材料类：包括半导体产业制造封测的关键装备制造，如干法刻蚀机、离子注入机、气相沉积设备、清洗设备、洗净/干燥设备、涂布/显影设备、切割机、等离子体化学沉积设备、干式刻蚀、CMP研磨装备、光刻机、打线机、绑定机、清洗设备等；检测设备，如线宽和缺陷检测电镜、光学检测仪器、探针、真空泵、检漏仪、内存测试机、逻辑测试设备；专用材料，如光罩、工业气体、硅晶圆、抛光液、光刻胶、靶材、支撑环、环氧树脂、金属丝线等；其他配套设备材料；
4、经认定的苏州市级以上半导体（含集成电路产业企业）企业；
5、各类半导体产业载体、平台及公共服务机构，人才培训培养机构；

6、其他符合要求的各类在昆注册企业、机构。
二、申报程序
由区镇组织辖区内符合条件的企业进行申报，材料汇总后报至昆山市智能装备与半导体产业促进中心。产业促进中心依据相关政策文件组织第三方专家组评审，并对符合入库条件的企业名单进行公告。
三、申报材料

1、昆山市半导体企业入库登记表；
2、企业营业执照副本复印件；
3、产品技术相关佐证材料；

4、企业相关知识产权、荣誉证书复印件；

5、企业上年度财务报表（资产表、损益表）复印件（当年度新成立的企业无须提供）；
6、其他相关文件（专利、荣誉等）。
四、其他事项

1、入库申报企业对报送材料真实性负责，不得有弄虚作假行为，一经发现撤销其认定资格；
2、本办法由昆山市智能装备与半导体产业促进中心负责解释。

联系人：董莹、朱晨兴    
联系电话： 57912170
1

